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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft die Verwendung einer Bodendurchführung (1,30) mit einem Hohlkörper (1) zum Ansetzen an ein Rohrelement (2) und
gemeinsam damit Vergießen in einer Bodenplatte (3), bei welcher Verwendung der Hohlkörper (1) an ein Ende des Rohrelements (2) gesetzt wird
und dann an diesem Ende, das nach dem Vergießen bezogen auf eine Längsachse (6) des Rohrelements (2) axial innerhalb der Bodenplatte (3)
liegt, eine Ausnehmung (25) in der Bodenplatte (3) freihält, die axial bis zu einer oberen Seitenfläche (3a) der Bodenplatte (3) reicht und dort einen
Durchmesser hat, der größer als ein Außendurchmesser des Rohrelements (2) ist, wobei die Bodendurchführung (1,30) ferner einen Einsatz (30)
aufweist, der in dem Hohlkörper (1) angeordnet ist.
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